ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- ETAP Versión 22.0


Especificación Técnica - ST-019-00 Unidad de DVD-RW

 (Renglón Nº 1)
Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

Detalle Técnico / Funcional

a) Capacidad De Múltiples Escrituras Y Múltiples Lecturas:

DVD: 4,7 GB (single layer) / 8,5 GB (dual layer) (mínimo).

CD: 700 MB (mínimo).


b) Velocidad De Transferencia De Datos:
Para lectura:

CD: (48x) mínimo.

DVD: (8x double layer / 24x single layer) mínimo.

Para escritura:

CD-R: (48x) mínimo.

DVD+R / DVD-R: (16x) mínimo.

Para re-escritura:

CD-RW: (24x) mínimo.

DVD+RW / DVD-RW: (8x) mínimo / (6x) minimo.

c) Compatibilidad De Datos: 
High Sierra, ISO 9660 y Multisession Kodak Photo CD.

d) Formatos De Premasterización: 
Yellow Book, Audio Red Book, CD-ROM XA, Multisession (Orange Book), CD-I / Video (White Book), CD Plus, Photo CD.

e) Compatibilidad De Modos De Escritura: 
“Track at once”, “Disc at once” (CD-RW y CD-R); Escritura de acceso aleatorio (DVD+RW); Escritura secuencial (DVD+R, +RW); Multisesión (DVD+R); Incremental (DVD+R/-RW); Multi-Border (DVD+R/-RW).

f) Conectividad: INTERNO(1): Para ser ubicado en una bahía de 5.25 “. Interfaz: SATA o superior
Se deberán incluir todos los cables necesarios para la conexión del equipo a una computadora con la interfaz solicitada.

Se deberán incluir los cables y fuentes necesarios para la alimentación eléctrica del equipo. En caso de que la alimentación sea desde la red de 220V a 50Hz, el equipo deberá poder conectarse directamente a la red, sin necesidad de transformadores.

g) Softwares OPCIONALES:
Software de grabación a DVD compatible con los siguientes sistemas operativos: WINDOWS 7, 8.1/10.

Especificación Técnica - PQR-010-00 Placa de Red Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet  (Renglón Nº 9)
Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

Detalle Técnico / Funcional

h) Placas de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC.
i) Bit rate:
10/100/1000 Mbps (autosensing).

j) Compatibilidad:
PCI 2.1 (32-bits), PCI-E 2X (2 LANEs) o superior.

k) Estándar:
IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT.

l) Conexión:
UTP.

m) Conectores de salida:
RJ45.

n) Capacidad de operación full duplex.

o) Driver para manejar (mínimo):
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.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE COMBO PLACA MADRE (MOTHERBOARD) CON MICROPROCESADOR (Renglón Nº 9)
·  Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

· Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

· Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. 

· Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

· Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

·  Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características 
· Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

· Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

· Placa de Red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo.

· Soporte para memoria tipo  DDR3-1600  o superior, con capacidad: 4 GB mínimo ampliable sin cambiar la memoria inicialmente provista.

· Conector para disco rígido SATA II

· Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo). 

· Adicionalmente, deberá contar con los siguientes puertos adicionales:

· Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

· 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

· 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

· 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

· 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

Deberá soportar un  microprocesador en su slot: 

· INTEL El rendimiento deberá ser no inferior  a “Pentium”, como minimo doble núcleo  
· AMD El rendimiento deberá ser no inferior a “A4” como mínimo de doble núcleo..

Para ambas marcas la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.
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